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WanLian Technology Co., Ltd

Pitch 1.25mm 90º单排开口卧插 Wafer

 PCB Layout



WanLian Technology Co., Ltd

Pitch 1.25mm 90º单排卧插 Wafer 卷装包规

PIN A B C
2 12.00 5.50 4.60 
3 16.00 7.50 5.90 
6 24.00 11.50 9.60 
8 24.00 11.50 12.10 
10 24.00 11.50 14.60 
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备注：

    1、10个孔的累积公差为±0.2mm

    2、载长250mm内允许弯曲度1.0mm

    3、材质：PS;100%回收再利用

    4、所以尺寸符合EIA-481-C要求

    5、上封带剥离强度：20g～130g(0.2N～1.3N)

    6、13英寸的卷盘每卷可装载1000PCS

    7、载带材料：白色聚苯乙烯
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（真空包装）

外箱
大PE袋 干燥剂4包
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